
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



初试   2010《材料科学基础》真题： 

 
一．1.名词解释：空间点阵、晶带定理（这两个真题有）。2.为何布拉非点阵无底心四方和

面心四方？画图说明 3.晶带定理适用于什么晶系？ 

二．CsCl：（1）晶体类型（2）离子数（3）配位数（4）致密度   

三．肖克来不全位错、弗兰克尔不全位错、共格孪晶界的定义 

四．凝固形核时，形成球形晶胚、立方体晶胚的形核功。哪种晶胚较容易形成？ 

五．超塑性定义。实现超塑性的条件。 

六．纯铜的熔点为 1373K，实际凝固温度为 1173K，用热力学定律解释为什么。 

七．纯金属，在 A 和 B 两种条件下结晶，在 A 条件下比 B 条件下晶粒明显更小。解释可

能产生这种现象的原因。 

八．有共析合金相图，AmBn 为中间相，判断 1、2、3 的强度，并说明强化机理。 

 
注：这些题目都是原来真题上面没有的内容，至于其他内容我就不说了，因为真题上都有

的，一年考过以后难免保证会不会再考，所以真题一定要全部做熟悉。 

 

 

2013 年 839 材料科学基础回忆 
 

选择二十五个共五十分，填空 24个空共 24 分，一共八个大题……以下是我个人的回

忆共参考…… 

（以下都是有选项的） 

1.密排六方的排列方式 2.Tio2 中四价钛变为三价钛，为了保持电中性需要产生的——

空位 3.形成间隙固溶体对原子半径差为    4 给一个密排六方中一个向量，选出其坐标，
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这个需要用以下公式把三坐标系中的转到四维的  5.为什么金属原子在离子化合物中的

扩散比它在金属中扩散困难？6二元合金扩散的本质原因？是变形不均匀还是间隙离

子差异引起的。7.刚度是什么的度量？反应什么能力……8相律的应用，意义用法的选

择。9多晶体塑性不如单晶体好？10关于扩散的，菲克第一定律应用与温态情况 11.

影响再结晶温度的几个影响因素，影响再结晶晶粒大小的因素，主要是这些！12.包晶

转变的定义，13.给出一个位错反应判断是否可以进行 14.离子晶体中正离子的配位数

主要取决与  15.非均匀形核功比均匀形核小 16.两组元一个熔点 900 一个 600 它们匀

晶和共晶情况下熔点的判断，17.伪共晶的定义 18.相图中的稳定化合物是否有固定熔

点……剩下的我想不起来了 

填空:1.硅酸盐的结构单元 2.相界的分类 3.填空肖可来，弗兰克 4.面心立方的密排面和

密排方向 5间隙固溶体 6.偏析类型 7.电子浓度……其实好多都是以前真题上的东西. 

 

http://www.cailiaoren.com/forum-102-1.html
http://www.cailiaoren.com/forum-102-1.html

